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KUPNÍ SMLOUVA 

kterou ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a 

za následujících podmínek tyto smluvní strany 

 

KUPUJÍCÍ 

Název:   Vysoké učení technické v Brně  
Sídlo:   Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Zástupce:   doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor   
IČ:   00216305 
DIČ:   CZ 00216305      
Kontaktní osoba Kupujícího:   
xxx  

a 

PRODÁVAJÍCÍ 
Název: SVS FEM s.r.o. 
Sídlo: Škrochova 3886/42, 615 00 Brno 
Zápis v obchodním rejstříku: Složka 1244 oddíl C vedená u Krajského soudu v Brně 
Zástupce: Ing. Jiří Stárek, jednatel 
IČ: 15548180 
DIČ: CZ15548180 
Bankovní spojení: xxx. 
IBAN: xxx 
BIC/SWIFT:xxx  

 
Kontaktní osoba Prodávajícího: 
Ing. Jiří Stárek, tel.: +xxx, e-mail: xxx 

(dále též jako „smluvní strany“) 
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I. PŘEDMĚT KOUPĚ 

1) Předmětem koupě podle této Smlouvy je: Software ANSYS/Academic Multiphysics Campus Solution 
50/500. 

Jedná se o nákup licence sw ANSYS/Academic Multiphysics Campus Solution 50/500 (PAID UP) bez 
časového omezení a udržovacího poplatku (TECS) pro časové období od nabytí účinnosti Smlouvy do 
31. 8. 2021 pro zákazníka #00216975, SIC Code: 8221. Konfigurace:  

•       ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution (50/500) – PAID UP;  
•       ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution (50/500) – TECS.  

2) Prodávající se touto Smlouvou zavazuje: 
a) odevzdat Kupujícímu Předmět koupě dle odst. 1 a poskytnout mu právo Předmět koupě užívat,  
b) splnit další povinnosti uvedené v této Smlouvě,  

 a Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit kupní cenu. 

3) Prodávající a Kupující dále ujednávají, že dále je Prodávající krom shora uvedeného rovněž povinen 
a zavazuje se Předmět koupě dopravit na Kupujícím za tím účelem určené místo. 

4) Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě odpovídá této Smlouvě; tzn. má vlastnosti, které si strany 
ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které 
Kupující očekával s ohledem na povahu Předmětu koupě.  

 

II.  KUPNÍ CENA 

1) Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit kupní cenu ve výši: 

Kupní cena bez DPH                                     65 050 EUR 

Výše DPH v EUR                   13 660,5 EUR 

Kupní cena vč. DPH                                      78 710,5 EUR 

2) Prodávající bere na vědomí, že Předmět koupě není hrazen z dotačních prostředků. 

 

III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ 

1) Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu shora uvedený Předmět koupě bezodkladně po nabytí 
účinnosti Smlouvy. 

Prodávající splní svou povinnost odevzdat shora uvedený Předmět koupě tím, že tento bude převzat 
jako bezvadný Kupujícím. 

2) Prodávající se zavazuje Předmět koupě odevzdat v níže uvedeném místě: 

Vysoké učení technické v Brně. 

3) Prodávající bere na vědomí, že Kupující výslovně požaduje dodání veškeré nezbytné dokumentace 
Předmětu koupě v souladu s čl. IV odst. 3 Všeobecných nákupních podmínek VUT. 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1) Součástí této Smlouvy jsou rovněž Všeobecné nákupní podmínky VUT ve znění účinném ke dni 
uzavření této smlouvy (dále v textu pouze jako „VNP“). VNP mají povahu obchodních podmínek 
ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku a upravují práva a povinnosti Prodávajícího a 
Kupujícího v případě, že tyto nejsou specifikovány v této Smlouvě. V té souvislosti rovněž smluvní 
strany k zamezení jakýchkoli spekulací prohlašují a uzavírají dohodu v tom smyslu, že ve VNP se 
Smlouvou myslí tato Smlouva. Obě smluvní strany současně ujednávají, že v případě odlišnosti 
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ustanovení Smlouvy a VNP platí vždy ustanovení Smlouvy. VNP jsou dostupné na http://vut.cz/vnp, 
přičemž Prodávající svým níže uvedeným podpisem stvrzuje, že se s textem VNP detailně seznámil a 
že jsou mu tudíž známy. 

2) Prodávající je oprávněn přenést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Ustanovení § 1879 občanského zákoníku se 
nepoužije. 

3) Prodávající se zavazuje strpět uveřejnění této Smlouvy včetně případných dodatků Kupujícím podle § 
219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

4) Smluvní strany podpisem na této Smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Smlouvu vztahuje 
povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
Uveřejnění Smlouvy zajišťuje Kupující. 

5) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, 
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

6) Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran. 

7) Tato Smlouva je uzavřena elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana připojí svůj 
elektronický podpis. 

8) Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem 
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

9) Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1: Popis produktu 
Příloha č. 2: Licence_Campus_Solution_přehled 

 
 
V Brně 

 
 
V Brně 

 
 
 
dne 13.11.2020 
……………………………….................... 
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., 
kvestor  
za Kupujícího 

 
 
 
dne 23.10.2020 
……………………………….................... 
Ing. Jiří Stárek, jednatel 
za Prodávajícího 

 

http://vut.cz/vnp
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PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ 

 
Prodávající: 
 
SVS FEM s.r.o.   
Sídlem: Škrochova 3886/42, 615 00 Brno   
IČ: 15548180   
DIČ: CZ15548180   
Bankovní spojení: 2400800786/2010 vedený u Fio banka, a.s. 
IBAN: CZ4520100000002400800786 
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 
V obchodním rejstříku ve složce 1244 oddíl C vedená u Krajského soudu v Brně 
Jednající (zastoupena): Ing. Jiří Stárkem 

 
Technický popis sw 
Časově neomezená celo-kampusová multifyzikální výzkumná a výuková plovoucí licence software ANSYS 
s předplacenou technickou podporou od nabytí kupní smlouvy do 31.8. 2021,  přístup k licenci v rámci celé 
ČR bez omezení místa připojení.  
Licence pokrývá celou šíři úloh mechaniky, úloh proudění a elektro úloh.  
Obsahuje podporu paralelních výpočty až na 272 výpočetních jádrech / úloha. 
 
Použití licence:  
ANSYS Academic Research:  
tyto produkty mohou být použity výhradně pro tvorbu studentských závěrečných prací, výzkum související s 
tvorbou těchto prací s otevřeným výstupem, stuidem, výuku studentů, studentské projekty a prezentace 
studentům. 
 
ANSYS Academic Teaching:  
tyto produkty mohou být použity pouze. Pro výuku studentů, studentské projekty a prezentace studentům. 
 
Licence obsažené v nabídce 
ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution (50/500) 
Obsahující licence: 50 Research, 500 Teaching, 256 HPC Cores 
Podrobný přehled licencí obsažený v licenci ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution (50/500) viz. 
Příloha č. 2 - Licence_Campus_Solution_přehled.pdf 
 
Bonusové akce 
Technická podpora (TECS – Technical Enhancements and Customer Support) na období 12-ti měsíců pro 
veškeré licence obsažené v ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution (50/500) v ČJ zajišťována 
v pracovní dny od 8 do 17h společností SVS FEM s.r.o. .  Obsahující: aktualizace verzí, opravy, patche, 
aktualizace (bezpečnostní a funkční opravy), řešení technických potíží použití programů (instalace, provoz 
licence), řešení licenčních potíží a požadavků jako vytváření nových a nebo modifikovaných licenčních 
souborů tel. kontaktní místo technické podpory +420 724 895 455. 
 
Přístup do zákaznického portálu společnosti ANSYS obsahující instalační soubory, dostupného z umístění: 
https://support.ansys.com .  
Možnost změny licenčního serveru do počtu až 3x za období platné technické podpory a výhody v podobě 
započtení ceny stávající licence v případě přechodu na některou z vyšších verzí programu ANSYS.  
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Zákaznická konzultace v rozsahu 8-mi hodin v sídle SVS FEM s.r.o. . 
 Lze čerpat i jednotlivě po hodinových konzultačních blocích. 
 
V Brně dne 5.10. 2020 
 
 
 
 
………………………………..……………………………….. 
Podpis oprávněného zástupce Poskytovatele 

Ing. Jiří 
Stárek

Digitally signed by Ing. 

Jiří Stárek 

Date: 2020.10.05 

08:20:41 +02'00'
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ACADEMIC STRUCTURAL & FLUIDS PRODUCTS

ACADEMIC ASSOCIATE

ANSYS Academic Associate Mechanical and CFD aa_a, aa_mcad ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Associate CFD aa_a_cfd, aa_mcad ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Associate Chemical Kinetics (legacy) Multiple features ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Associate HPC (Including HPC Workgroup) aa_a_hpc ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ACADEMIC RESEARCH

ANSYS Academic Research Mechanical and CFD aa_r, aa_mcad ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Research Mechanical aa_r_me, aa_mcad ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Research CFD aa_r_cfd, aa_mcad ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Research Chemical Kinetics (legacy) Multiple features ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Research Polyflow (legacy) aa_r_pf, aa_mcad ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Research Autodyn (legacy) aa_r_ad, aa_mcad ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Research Electronics Thermal (legacy) aa_r_et, aa_mcad ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Research Offshore/Marine (legacy) aa_r_om, aa_mcad, aa_r_aql ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Research HPC (Including HPC Workgroup) aa_r_hpc ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Research LS-DYNA aa_r_dy, aa_mcad ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Research LS-DYNA HPC aa_dy_p ●  ● ● ● ● ●

ACADEMIC TEACHING

ANSYS Academic Teaching Mechanical and CFD aa_t_a, aa_mcad, aa_ds ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Teaching Introductory (legacy) aa_t_i, aa_mcad, aa_ds ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Teaching Mechanical aa_t_me, aa_mcad, aa_ds ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Teaching CFD aa_t_cfd, aa_mcad ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Teaching Chemical Kinetics (legacy) Multiple features ● ● ● ● ●

ACADEMIC STUDENT

ANSYS Student aa_t_i ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Discovery AIM Student aa_s_aim ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Discovery Live Student n/a ● ● ● ● ● ●

ACADEMIC TOOLBOX

ANSYS Academic Preprocessing Tools (renamed from Meshing Tools) aa_mesh, aa_mcad ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic EnSight Post Processing Tools (legacy) Multiple features ● ● ●

ANSYS Academic EKM Shared (legacy) ekm_desktop ● ● ●

ANSYS Academic CFD Turbo Tools (legacy) aa_turbo ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Fuel Cell Tools (legacy) aa_fcell ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Composite Tools (legacy) acpreppost ● ●

ANSYS Academic SpaceClaim Tools (legacy) a_spaceclaim_dirmod ● ●

ANSYS Academic FENSAP Tools (legacy) Multiple features ●

ACADEMIC ELECTRONICS & SYSTEMS PRODUCTS

ACADEMIC ASSOCIATE  

ANSYS Academic Associate Electronics Suite Multiple features ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Associate HF Multiple features ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Associate EM Multiple features ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Associate Electronics HPC (Including HPC Workgroup) Multiple features ● ● ● ●

ANSYS Academic Associate Redhawk Multiple features ● ● ● ●

ANSYS Academic Associate Powerartist Multiple features ● ● ● ●

ANSYS Academic Teaching SCADE Multiple features  ● ● ● ●

ACADEMIC RESEARCH

ANSYS Academic Research Electronics Suite Multiple features ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Research HF Multiple features ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Research EM Multiple features ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Research Electronics HPC (Including HPC Workgroup) Multiple features ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Research Redhawk Multiple features ● ● ● ●

ANSYS Academic Research Powerartist Multiple features ● ● ● ●

ANSYS Academic Teaching SCADE Multiple features  ● ● ● ●

ACADEMIC TEACHING

ANSYS Academic Teaching Electronics Suite Multiple features ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Teaching HF Multiple features ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Teaching EM Multiple features ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ANSYS Academic Teaching Redhawk Multiple features ● ● ● ●

ANSYS Academic Teaching Powerartist Multiple features ● ● ● ●

ANSYS Academic Teaching SCADE Multiple features  ● ● ● ●

ACADEMIC MULTIPHYSICS CAMPUS SOLUTION PRODUCTS

ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution (all versions) Multiple features ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

NOTES:

Pre & Post Processing Features & Workbench 
Applications 

High Performance 
Computing

OtherElectronics & Systems Solver Capability

2. Product names in gray itallic  marked legacy are no longer available for sale, but are shown for completeness. In most cases the capabilities of these legacy products have simply been absorbed into other academic products. 
Some product capabilities (columns) are also in grey itallic  and marked legacy, such capabilities are still available for the products indicated, but have either been superseded by more modern/alternate methods within the same or different academic products. 

1. Multiple Features: These academic products are defined by multiple license features bundled together into a single license key. The individual academic products have in the range of 25 - 50 license features each, the campus solution bundles have approximately 250 license features.
Thus it is not practical to show the license features in this table.  Please contacts your ANSYS Academic sales person or ANSYS Academic product technical support if you require these details.  

Solver Numerical Limits
MCAD Geometry & EDA 

Interfaces
Structural & Fluids Solver Capability Discovery

Table version: 2019 R3  Version Date: 10/28/19 
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